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OCZYSZCZANIE | Rozwigzania laserowe

RECZNE OCZYSZCZANIE LASEROWE
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Zalety

¢ Ekonomiczna eksploatacja

. . Watch
+ Ergonomiczna konstrukcja > Video

[—J + Ciagta praca w trudnych warunkach
¢ Szybka i nieprzerwana produkcja

* Przyjazny dla srodowiska

¢ Mozliwosé ustawienia wielu parametrow
+ Regulacja intensywnosci i mocy impulsu
+ Regulowane ksztatty skanowania

* Lekki do szerokiego zastosowania

# Urzadzenie reczne moze by¢ uzywane jako
standardowy system grawerowania z osia Z.
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA CZYSZCZENIE PRZYGOTOWANIE USUWANIE USUWANIE FARB,
DLA SPAWANIA | POWLEKANIA ELEWACII PODLOZA RDZY LAKIEROW

Zrédia laserowe

Farba, powlekanie lub maskowanie jest koniecznosci
procesach masowej produkcji na produktach potrzebn
Laser ISSE GDC eliminuje prg

zau omatyzow systemu

Laser impulsowy Laser swiattowodowy Laser diodowy Laser CO5

macesach produkcyjnych wielu fabryk. W
z nlepomalowane obszary Seria

*Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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OCZYSZCZANIE LASEROWE

SERIA GALVO DUAL CLEAN

Niestandardowe rozwigzania Farba, powlekanie lub maskowanie jest koniecznoscig w

automatyzacji procesach produkcyjnych wielu fabryk. W procesach masowej E‘ Bt
produkcji na produktach potrzebne s3 réwniez niepomalowane ), Ui

obszary. Seria Laser ISSE GDC eliminuje procesy maskowania

lub czyszczenia chemicznego dla w petni zautomatyzowanego

systemu.

Zalety

¢ Niestandardowy interfejs HMI

* Programy specyficzne dla danego zadania
+ Lasery $wiattowodowe nie wymagajg czesci eksploatacyjnych
¢ Podwdjne czyszczenie wieloosiowe

¢ Zgodnosé z unijnymi standardami bezpieczenstwa laserowego
¢ Automatyzacja specyficzna dla aplikacji »
* Proces bezdotykowy

¢ Rézne typy opcji szkiet

* . o
Produkcja Kamera monitorujgca

bezobstugowa

¢ Mocowanie specyficzne dla detali

¢ Zrobotyzowany zatadunek / roztadunek
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KONSERWACIJA CZYSZCZENIE USUWANIE CZYSZCZENIE CZESCI
DZIEL SZTUKI MATRYC ZANIECZYSZCZEN DLA LOTNICTWA
F100 TT

C450 GDC
Czyszczenie powloki epoksydowej
na szynie zbiorczej

Czyszczenie powloki kataforezy
drutowej ISOFIX

S
*Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. % LAS E R ISSE
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Zalety czyszczenia laserowego
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PROCES
WYSOKIEJ
PREDKOSCI

SZYBKIE ZASTOSOWANIE
Z SOLIDNYMI WYNIKAMI

Siedziba gtéwna Laser ISSE
Trakya Free Zone, Ali Riza
Efendi Cad. No:26, 34540
Catalca / Istanbul, Turkey
@ +90 (212) 671 15 64
info@laserisse.com

Laser ISSE Europe GmbH
HeerstralBe 280-C,

47053 Duisburg,
Germany

@ +49 203 31759-132

info@laserisse.com

www.laserisse.com

Laser ISSE USA, Inc.
8801 Washington Blvd.,
Ste. 101 Roseville,
California, USA
@ +1 916 530 2288
info@laserisse.com



